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Rozdzielczość
90-390 mikronów

4VSHYOGNE�
RMWOSWIV]NREɸ

;]HENRI�M�XERMIɸ
TVSXSX]TS[ERMI

4VSXI^]�M�SVXI^]

Modele do 
planowania przed-
STIVEG]NRIKSɸ

Pomoce 
IHYOEG]NRIɸ

Obszar
roboczy 

200 x 200 x 180 mm
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Ekstruzja 
Pojedyncza
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Ekstruder 4SNIH]RG^]��OSQTEX]FMPR]�^�FEVH^MIN�[]QEKENʻG]-
QM�ƼPEQIRXEQM��NEO�849�G^]�R]PSR

7]WXIQ�GL�SH^IRME�
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;IRX]PEXSV�TVSQMIRMS[]�GL�SH^ʻG]�FPSO�IOWXVYHI-
VE��H[E�[IRX]PEXSV]�GL�SH^ʻGI�[]HVYO
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 Platforma robocza Podgrzewana płyta perforowana

'^YNRMO�QEXIVME�Y 1IGLERMG^R]
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System operacyjny %RHVSMH

Procesor Quad Core

;]̅[MIXPEG^ (SX]OS[]���Ɖ�-47�����\����

Kamera Tak

PARAMETRY PROCESU DRUKU 

Technologia druku 04(��ERK��0E]IV�4PEWXMG�(ITSWMXMSR�XIGLRSPSKME�
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Poziomowanie platformy  %YXSQEX]G^R]�TSQMEVɸ[]WSOS̅GMɸTYROXʬ[�
TPEXJSVQ]��

PARAMETRY TEMPERATUROWE 

Maksymalna temperatura druku (ekstrudera) ���q C 

Maksymalna temperatura platformy ���q C  

8IQTIVEXYVE�TSQMIW^G^IRME�HPE�TVEGYNʻGIKS� 
YV^ʻH^IRME
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Temperatura przechowywania ����q C 

1IH]G^RE�[GMʻKEVOE�̅[MEX�S[SHY�
PEWIVE�^EQ]OENʻGIKS� 

RMI[]HSPRʻ�̨]�ˍ

Model sztucznego serca ludzkiego *YROGNSREPR]�TVSXSX]T�W�YGLE[IO3FYHS[E�[OVˍXEVOM�IPIOXV]G^RIN

LPD
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Maksymalny pobór mocy ����;�
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>I[RˍXV^RI�QEXIVME�]� 3FW�YKM[ERI

Struktury podporowe 9WY[EPRI�QIGLERMG^RMI�Ɓ�HVYOS[ERI�^�QEXIVME�Y�
modelowego

*SVQE�QEXIVME�Y 7^TYPE
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